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Abstract (en)
[origin: WO8707308A2] A process for making a composite bearing material comprising a steel backed, prealloyed, lead-bronze sintered powder
metal matrix whereby the first sinter step includes induction heating the prealloyed powder and steel backing to about 650 DEG C and thereafter
sintering the same at temperatures of about 850 DEG C in a second sintering furnace. A composite bearing material made by the same process and
comprising a lead particle size averaging less than about 8 microns and having no lead islands larger than about 44 microns.

Abstract (fr)
Le procédé de production d'un matériau antifriction composite comprenant une matrice de métal en poudre préalliée frittée de plomb-bronze a
renfort en acier comprend une premiére étape de frittage qui consiste a chauffer par induction la poudre préalliée et le renfort en acier jusqu'a
environ 150°C puis une seconde étape de frittage pendant laquelle la poudre préalliée et le renfort en acier sont portés a environ 850°C dans
un second four de frittage. Ce procédé permet de produire un matériau antifriction composite dans lequel les particules de plomb ont une taille
moyenne inférieure a environ 8 microns et dans lequel aucun flot de plomb n'est supérieur a environ 44 microns.
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